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Révision de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de 1a CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de Ia CEIX

® Rapport d’activité de la CEIX

Publié annuellement

@  Catalogue des publications de 1a CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément, Des détails complets sur le
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente pub
ont ét¢ soit repris du V.E.I., soit spécifiquement appro
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques
d’usage général approu @
— la Publication 27 de la ¢

en électrotechnique ;

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de 1a CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin

Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IEC Pub icp
Published yearly

Terminology

are referred to IEC Publi-
trotechnical Vocabulary (I.E.V.),
of separate chapters each dealing
General Index being published as a
ull details of the I.E.V. will be supplied on

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi~
cation.

Other TEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_ Sixiétme complément a la Publication 249-2 (1970)
Matériaux de base a recouvrement métallique pour circuits imprimeés -
Deuxiéme partie : Spécifications

Spécification N° 8: Film flexible de polyester (PETP) recouvert de cuivre

PREAMBULE

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et so

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEL €xprim

permettent. Toute divergence entre la recommandation de\la GE
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs danscette deeric

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concespant le

Un projet fut discuté Jor: a réuni ve 4 Ny 976. A la suite de cette réunion, un projet, document 52(Bureau
Central)131, fut mis @ 1 batie wités nationaux suivant la Régle des Six Mois en décembre 1976.
Les pays suiv@

Espagne Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suéde

Finlande Suisse

Hongrie Turquie

Italie Union des Républiques
Norvege Socialistes Soviétiques
Pologne

Autres publications de/la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 249-1: Matériaux de base & recouvrement métallique pour circuits imprimés, Premiére partie: Méthodes
d’essai.
249-1A: Premier complément & la Publication 249-1 (1968).
249-1C: Troisiéme complément & la Publication 249-1 (1968).

249-3A: Premier complément a la Publication 249-3 (1973), Troisiéme partie: Matériaux spéciaux
utilisés en association avec les circuits imprimés. Spécification N° 2: Spécification pour feuille
de cuivre utilisée pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Sixth supplement to Publication 249-2 (1970)
Metal-clad base materials for printed circuits

Part 2 : Specifications
Specification No. 8: Flexible copper-clad polyester (PETP) film

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of 1ecommendatlons for international use and they are a
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses

4) The TEC has not laid down any procedure

This standard has been prepared E a No. 52, Printed Circuits.

A draft was discussed at

Office}131, was submipted to
The following COL é

6—AG a result of this meeting, a draft, Document 52(Central
approval under the Six Months’ Rule in December 1976.

Hungary Switzerland
Italy . Turkey

Norway Union of Soviet

Poland Socialist Republics
South Africa (Republic of) United Kingdom

Spain United States of America
Sweden

Other 1EC publications™quofed in this standard :

Publications Nos. 249-1: Metal-clad Base Materials for Printed Circuits. Part 1: Test Methods.
249-1A : First Supplement to Publication 249-1 (1968).
249-1C: Third Supplement to Publication 249-1 (1968).

249-3A: First Supplement to Publication 249-3 (1973). Part 3: Special Materials Used in Connection
with Printed Circuits. Specification No. 2: Specification for Copper Foil for Use in the Manu-
facture of Copper-clad Base Materials.
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Sixiéme complément 3 la Publication 249-2 (1970)
Matériaux de base a recouvrement métallique pour circuits imprimés
Deuxiéme partie : Spécifications

Aprés la page 52, ajouter :

SPECIFICATION Ne 8: FILM FLEXIBLE DE POLYESTER (PETP) RECOUVERT DE CUIVRE

1. Domaine d’application

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des
(polyéthyléne téréphtalate) (PETP) recouverts de cuivre.

Ims flexibles de polyester

Le matériau consiste en un filaNj i ¢ de p@ester ecouvert de cuivre sur une ou
aison.

2.1  Base isolante

2.1.1  Film polyester

entielles et écarts admissibles pour le film de polyester

> . . Ecart admissible
Epaisseur nominale :
en un point quelconque
(um) (in) (%)
12 0,0005
23 0,0009
36 0,0014
50 0,002 £ 15
75 0,003
100 0,004
125 0,005

2.1.2  Agent de liaison

Une couche de colle peut étre utilisée entre le film de polyester et la feuille métallique.

* Sera inclus dans la future révision de la Publication 249-1 de la CEI.
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